
◆極薄ウェハ製造に最適なマルチウェハマウンター。

◆バックグラインド工程後ウェハへのUV照射、アライメント、ダイシン
グ用フレームへのマウント、表面保護テープ　離までをすべて1台
の装置で行うことができます。

◆(株)ディスコ製「DFG8000シリーズ」「DGP8000シリーズ」とのインラ
イン化や薄型チップ製造に最適の次世代型先ダイシングプロセスにも対応。

◆ウェハ破損を防止するため、ウェハ単体でのハンドリング回数をスタンドア
ローン時4回、

●本社
●支店　札幌・仙台・北陸・静岡・名古屋・大阪・広島・四国・福岡　●工場　吾妻・熊谷・千葉・龍野・新宮・小松島・
●テクノロジーセンター　伊奈　●研究所

真空源  供給真空圧力：>-80kPa

200mm、300mm

(突起物およびシグナルタワーを除く)

3,100kg

●上記の処理能力は、以下の条件に基づきます（スタンドアローン時）

BG用表面保護テープ：Adwill Eシリーズ E-8180HR

UPH

・ダイシングテープ
・ダイシング ダイボンディングテープ「Adwill LEテープ」

・
 (通信方式：SECS-Ⅰ、
・
・ダイシングテープインラインプリカッ
・
・(株)ディスコ製
  シリーズ」インライン対応

単位：mm1,450
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お問い合わせは、アドバンストマテリアルズ事業部門

https://www.adwill-global.com

〒112-0002

TEL.（03）3868-7737  FAX.（03）
東京都文京区小石川1-1-1 文京ガーデン ゲートタワー8F


